TEK ISKELETLI DIS CEPHE SISTEMI
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Tek iskeletli dis cephe
sistemi, daha hizli imalat
istenilen, az katli (2-3 kat
gibi) betonarme veya celik
binalarda, dis cephe duvar
sistemlerinde kullanilir.

Isi yalitiminda artis ve
sirekliligi saglamak igin,
ylizeye istenilen kalinlikta
yalitim malzemesi
uygulanarak mantolama
yapilir. Mantolama
uygulamasi iZODER’in
tavsiye ettigi uygulama
esaslari dikkate alinarak
yapiimalidir.

Elde edilen diizgiin

ylizey her tiirlii kaplama
malzemesi (metal
kaplama, yali baski, ahsap
kaplama, dekoratif tugla
kaplama, vb) sabitlenerek
bitirilebilir.

Dis duvarlari Tek iskeletli
dis cephe sistemi ile imal
edilen binalarin kullanim
alanlar artar. Emsalden
kazanilir.

® ¢ yiizeyde son kat algi

levha sabitlenmeden 6nce
sap, siva, gibi tim 1slak
imalatlar tamamlanabilir.
Bu imalatlarin sonunda
son kat algl levha BoardeX
ylizeyine sabitlenerek
duvar yiizeyi bitirilir.

Tek iskeletli dis cephe
sistemi, 0,9 mm et
kalinligindaki DC 100
profilinin 40 cm aks
araliginda uygulanmasi

kosulu ile 100 m’den yiksek, 60
cm aks araliginda uygulanmasi
durumunda ise en fazla 100 m
yikseklikteki binada sirasiyla
166 km/h ve 150 km/h riizgar

yikiini karsilayacak sekilde
tasarlanmigtir.




Tek Iskeletli Dis Cephe Sistemi Yardimci Malzemeler

D“ _50'75'1 00 Tek iskeletli dis cephe sisteminde tabana ve tavana sabitle-
profili nerek dis cephe kuru duvar sisteminin olusturulmasinda
38x38 mm kullanilir.

BoardeX

BoardeX DC 100 profili Tek iskeletli dig cephe sisteminin

DC 100 olusturulmasinda kullanilan 0,9 mm et kalinligina sahip
275 gr/m2 galvaniz kapl profildir.

profili 47x47 mm ¢ ¢ pie

ses va"t'm Dig cephe duvari yapiminda galvanizli gelik sac profillerinin altina
yapistirilir. 50, 75 ve 100 mm genisliginde, kendinden yapiskanli

ba“dl ses yalitim bandi, ses ve 1s1 performansina katki saglar.

50-75-100

Ba§la“9|ﬁ BoardeX'in zeminle baglantisini kesmeye yarayan

HH PVC esasli profildir.
Profili

Mineral Yiin

Camyiinii veya tasyiinii

Isi — ses ve yangin yalitiminda artig saglamak igin istenilen
kalinlikta kullanilir.

Dig cephe duvari yapiminda galvanizli profilleri dosemeye
sabitlemede kullanilan plastik diibel ile pul bash vida setidir.
8 mm plastik diibel ve 45 mm pul bagli vidadan olugsmaktadir.

Diibel-vida
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exterior sheathing

Matkap uclu
vida 35

ice bakan kisimdaki alci levhalarin BoardeX iizerinden 2 mm
et kalinh§ina kadar olan profillere sabitlenmesinde kullanilan
vidadir.

BoardeX matkap
uclu vida

Dis cephe levhalarinin 2 mm et kalinh§ina kadar olan profillere
sabitlenmesinde kullanilan korozyona dayanimh 6zel tasarlanmig
vidadir.
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Malzeme Analizi

Dis cepheden goriiniim
BoardeX

BoardeX matkap uglu vida e
BoardeX DC 100 profil > =

DU profili
Diibel vida
» Ses yalitim bandi

ic cepheden goriiniim
COREX

BoardeX

Mineral yiin

BoardeX DC 100 profili

Malzeme Analizi

Malzeme Ad Hketim

K=40 cm K =60 cm
BoardeX 2,10 m?
COREX 1,05 m?
BoardeX DC 100 profili (47x47; 0,9 mm; Z275) 2,90 mt 2,10 mt
DU profili (38x38; 0,6 mm; Z100) 0,84 mt
BoardeX matkap uclu vida (i¢ 40 cm, dis 20 cm ara ile) 37 adet 23 adet
Matkap uglu vida 35 ( 30 cm ara ile) 16 adet 12 adet
Diibel-vida 5,25 adet
Ses yalitim bandi 100 1,50 mt
Derz bandi veya kagit bant 1,80 mt
DERZTEK derz dolgu algisi 0,40 kg
Mineral yiin (diistik yogunluklu) 1,05 m?
Baslangic profili Taban gevresine gére degisiklik gosterir

X =40, DC profili aks araliklarinin 40 cm oldugunu belirtmektedir.
111 Malzeme analizi yapilan duvar alani 4mx2,5m = 10 m2 olarak hesaplanmig olup, hesaplara %5 fire dahil edilmistir.
Not: Detayli bilgi igin “BoardeX sistem kitab” ya da www.boardeX.com.tr adresine basvurabilirsiniz.
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Tek Iskeletli Dis Cephe Sistemi - Uygulama

Tek iskeletli Dis Cephe Sistemi Ses yalitim bandinin hazirlanmasi
Tek iskeletli dis cephe sistemi, daha hizli imalat istenilen az katli BoardeX Duvar G 100 ve Duvar U 100 profillerinin altina 10 cm
(2-3 kat gibi) betonarme veya gelik binalarda dig cephe duvar genislikteki ses yalitim bandi yapistirilir.

sistemlerinde kullanilir.

F -
ra
’

Profillerin vidalanmasi Profillerin vidalanmasi

DU 100 profili, secilecek BoardeX kalinhidina gore karkas Tavandaki DU profil hatti gakiil ile tabana taginir.
sinirindan 12,5 veya 15 mm igeride kalacak sekilde, 60 cm
araliklar ile diibel vida kullanilarak tavana sabitlenir.

7/

Profillerin vidalanmasi Profillerin vidalanmasi

DU 100 profili, secilecek BoardeX kalinhgina gore karkas DU 100 profilleri 60 cm aks araliklari ile diibel vida kullanarak
smllrlnqqlr] 12,5 veya 15 mm iceride kalacak sekilde tabana dbsemeye sabitlenir.

yerlestirilir.
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Tek Iskeletli Dis Cephe Sistemi - Uygulama

Profillerin hazirlanmasi Profillerin vidalanmasi

DC 100 profilleri, kat yiiksekligine gore en az 1 cm kisa Daha dnce altina ses yalitim bandi yap|§t|r|lm|?, ilk DC 100 profili,

kesilmelidir. di]tl))_ttall vida kullanilarak en fazla 60 cm araliklarla mevcut kolona
sabitlenir

DC 100 profillerinin yerlestirilmesi Baslangic profilinin yerlestirilmesi
DC 100 profilleri, 40 cm aks araliklariyla DU 100 profilleri icerisine BoardeX, profillere sabitlenmeden once PVC esasli baslangig
yerlestirilir. profili, tabana yerlestirilerek DU 100 profiline sabitlenir.

BoardeX’in kesilmesi BoardeX’in kesilmesi

Kesilecek BoardeX olciisii kalem ile yiizeye isaretlenir. BoardeX isaretlenen yerinden mastar yardimi ile maket bicag
kullanilarak kesilir. BoardeX‘in kesimi igin spiral, jet tasi gibi toz
cikaran aletlere ihtiyag duyulmaz.

28



fhoarde)!

exterior sheathing

BoardeX‘in sabitlenmesi BoardeX‘in sabitlenmesi

BoardeX'in sabitlenmesine tam levha ile baslanir. BoardeX, tabandaki PVC profilinin igerisine gegirilerek DC 100
profillerine 6n yiizeyinden sabitlenir.

BoardeX‘in sabitlenmesi BoardeX‘in sabitlenmesi

Sabitleme icin BoardeX matkap uclu vida kullaniimalidir. BoardeX Tiim profillere BoardeX sabitlenerek yiizey kapatilir. Kat yiiksekliginin
matkap uglu vida, diiseyde 20 cm, yatayda 40 cm araliklarla BoardeX uzunlugundan fazla oldugu durumlarda yataydaki ek yerleri
vidalanir. sasirtilmalidir.

Mineral yiinlerin yerlesimi Mineral yiinlerin yerlesimi
Isi yalitiminda artis saglamak igin profiller arasina diistik Etkili 1s1 yalitimi saglamak i?in bosluklarin timinde mineral yiinler
yogunluklu mineral yinler yerlestirilir. diizenli bir sekilde yerlestirilerek profiller arasindaki bosluklarin

tamami doldurulur.
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Tek Iskeletli Dis Cephe Sistemi - Uygulama

Uyan! BoardeX’in vidalanmasi

Duvarin her noktasinda ayni 1si yalitiminin saglanmasi igin Duvarin i¢ ytizeyine uygulanacak BoardeX, dis yiizeyindeki
mineral yiinlerin, profiller arasinda bosluk kalmayacak sekilde BoardeX ek yerlerine denk gelmeyecek sekilde sasirtilarak
yerlestirilmesine dikkat edilmelidir. uygulanmahdir. Bunun igin ilk BoardeX'in eni 80 cm segilebilir.

BoardeX’in Vidalanmasi BoardeX’in Vidalanmasi
ig ylizeydeki BoardeX, 40 cm araliklarla ve BoardeX matkap uglu Uygulamaya tam boydaki BoardeX ile devam edilerek BoardeX
vida ile profillere sabitlenir. profillere sabitlenir.

BoardeX’in vidalanmasi Islak imalatlarin uygulanmasi
i¢ yiizeydeki BoardeX, dl? ylizeydeki BoardeX ek yerleri ile i yiizeydeki BoardeX ler sabitlendikten sonra, bina icerisinde sap
sasirtilarak profillere vidalanmaldir. seramik gibi 1slak imalatlarin hepsi tamamlanabilir.
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exterior sheathing

COREX uygulamasi COREX’lerin vidalanmasi
ig cephedeki 1slak imalatlar tamamlandiktan sonra COREX COREX diiseyde 30 cm yatay da 40 cm araliklar ile matkap uglu
uygulamasina gegilebilir. COREX ek yerleri ilk kattaki ek yerlerine vida 35 ile sabitlenir.

denk gelmeyecek sekilde sasirtilarak uygulanmaldr.

COREX’lerin vidalanmasi COREX’lerin vidalanmasi
Uygulamaya tam boydaki COREX ile devam edilip profillere COREX'in ilk kattaki BoardeX ek yerleri ile sasirtilarak profillere
sabitlenir. vidalanmasina dikkat edilmelidir.

boarde)

exterior sheathing

yuizeyi uzerine
MANTOLAMA
uygulamasi

Mantolama uygulamasi

Mantolama uygulamasindan énce PROBASE fix, ¢cimento esasl
yapistirma harci ytlizeye tarak mala ile strdlr.
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Tek Iskeletli Dis Cephe Sistemi - Uygulama

[
Mantolama uygulamasi Yalitim malzemesinin sahitlenmesi
Projesine gore secilmis kalinliktaki yalitim malzemesi (EPS, XPS Yalitim malzemesi profillere denk gelen yerlerinden, matkap uglu,
veya tagyinu) BoardeX yiizeyine yapistirilir. parasiit bash diibel ile BoardeX yizeyinde DC profillerine sabitlenir.

*PROBASE mineral (bitirme sivasi)

Mantolama uygulamasi Yiizeyin tamamlanmasi

Tim yiizeye astar kati uygulandiktan sonra, alkali dayanimli, Mantolamada kullanilan yalitim malzemesi yiizeyi (izerine sirasi ile
160gr/m? agirligindaki siva filesi yiizeye yakin olacak sekilde, astar astar kati ve mineral siva (bitirme sivasi) uygulamasinin ardindan
kati icerisine gomiiliir ve yiizey 1 glin sonra yapilacak bitirme sivasi ylizey boyanarak tamamlanir.

isine hazir hale getirilir.

boarde)
yuizeyi uzerine
kaplama malzemesi
uygulama tipleri

BoardeX yiizeyi (izerine kaplama malzemesi uygulanacak ise ek
yerleri, suya ve neme dayanikli uygun mastik ile doldurulur.
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exterior sheathing

Metal kaplama malzemesi

BoardeX yiizeyi metal kaplama malzemeleri ile bitirilebilir.Bu
uygulama icin kaplama malzemesinin tasiyici sistemi BoardeX
lizerinden, sistem profillerine sabitlenmelidir.

Yali baski uygulamasi

BoardeX yiizeyi yali baski malzemeleri ile bitirilebilir. Bu uygulama
icin yal baski malzemesi, BoardeX (zerinden sistem profillerine
sabitlenmelidir.

Ahsap kaplama yapilmasi

BoardeX yiizeyi ahsap veya ¢imento esasli dekoratif kaplama
malzemeleri ile bitirilebilir. Bu uygulama igin kaplama malzemesi
BoardeX (zerinden sistem profillerine sabitlenmelidir.

Pencere

uygulama detayi

Pencere uygulama detayi

Pencere kasasinin sabitlenecegi hatta denk gelen dikmede
BoardeX DG100 ve DU100 profilleri birbiri icerisine gegirilir.

Pencere uygulama detayi
Yataydaki pencere boslugu olgtsiinde her iki tarafa bu profiller

yerlestirilir.
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Tek Iskeletli Dis Cephe Sistemi - Uygulama

Lento profilinin olusturulmasi Alt Iento profilinin yerlestirilmesi
0,6 mm et kalinigindaki DU 100 profili pencere genisligine gore Belirlenen pencere Glglisiinde olusturulan lento alt kisima
kesilir. Yan kanatlarindan 20 cm yukari donecek sekilde dik agiyla yerlestirilir.
katlanir.
m > i L] m ﬂ F i
ol | ]
Lento profilinin sabitlenmesi Ust lento profilinin yerlestirilmesi
Olusturulan lento, yan profillere, i¢ kisimlarindan Drillex sapkali Olusturulmus Gst lento profili pencere dlglisiine bagh kalarak tist
vidayla, en az iki noktadan vidalanir. kisima yerlestirilir ve her iki kenarindan yan profillere vidalanir.

44 [l 45 [l
(5]
Pencere uygulama detayi Pencere uygulama detayi
Bdylelikle pencerenin yerlesecedi bosluktaki Profillerin 40 cm aks araliginda devam edebilmesi igin
metal iskelet tamamlanir. gerektiginde ek DC 100 profilleri yerlestirilmelidir.
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Yanhis uygulama! Dogru uygulama
Pencere bosluklarinda BoardeX ek yerleri kenar profilleri ile ayni Pencere bogsluklarinda BoardeX ek yerleri, lento (izerine ve altina
hizada olmamalidir. denk gelecek sekilde profillere sabitlenmelidir..

Pencere uygulama detayi Pencere uygulama detayi
Pencere boglugundaki profiller tizerine uygun boyutlarda BoardeX Kenar BoardeX parcalari BoardeX matkap uclu vida ile
parcalari kesilerek yerlestirilir ve pencere kenarlari kapatilir. sabitlenerek pencere montajinin yapimina hazir hale getirilir.

Kapi
uygulama detayi

Kapi uygulama detay:

Kapi kasasinin sabitlenecegi hatta denk gelen dikmede DC 100 ve
DU 100 profilleri birbiri igerisine gegirilir.
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Tek Iskeletli Dis Cephe Sistemi - Uygulama

Kapi uygulama detayi Lento profilinin olusturulmasi
Yataydaki kapi boslugu dlgiisiinde her iki tarafa bu profiller 0,6 mm et kalinhgindaki DU 100 profili kapi genisligine gore kesilir.
yerlestirilir. Yan kanatlarindan 20 cm yukari donecek sekilde dik aglyla katlanir.

53 | 54 il
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Lento profilinin yerlestirilmesi Lento profilinin yerlestirilmesi
Olu?turulan lento profili Gst kisima denk gelecek sekilde kapi Lento profili kapi yiikseklik dlgiistine gore konumlandirilir.
bosluguna yerlestirilir.

B <
<

| :m'.k.:-'

Lento profilinin sabitlenmesi Kapi uygulama detayi
Olusturulan lento, yan profillere, i¢ kisimlarindan Drillex sapkali Profillerin 40 cm aks araliginda devam edebilmesi igin
vidayla, en az iki noktadan vidalanir. gerektiginde ek DC 100 profilleri yerlestirilmelidir.
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Yanhis uygulama! Dogru uygulama
Kapi bosluklarinda BoardeX ek yerleri kenar profilleri ile ayni Kapi bosluklarinda BoardeX ek yerleri, lento iizerine denk gelecek
hizada olmamalidir. sekilde profillere sabitlenmedir.

Kapi uygulama detayi Kapi uygulama detay:
Kapi boslugundaki, profiller (izerine uygun boyutlarda BoardeX Kenar BoardeX parcalari BoardeX matkap uclu vida ile
parcalar kesilerek yerlestirilir ve kapi kenarlar kapatilir. sabitlenerek kapi montajinin yapimina hazir hale getirilir.
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Tek Iskeletli Dis Cephe Sisteminde Sikca Sorulan Sorular

SORU CEVAP

B Tek iskeletli dis cephe sistemi en fazla kag m B TS 498 standardina gore yapilan hesaplamalarda 166 km/h

38

yiikseklikteki bir cephede uygulanir?

rizgar ytiki icin, 100 m’den yiiksek cephelerde, 40

cm aks araliginda, 150 km/h riizgar yiKki icin en fazla 100
m yiikseklikteki cephelerde, 60 cm aks araliginda taslyic
sistem ile uygulanir.

B Tek iskeletli dis cephe sisteminde i¢ mekan profilleri
kullanilabilir mi?

Dis cephe profilleri 275g/m?2 galvaniz kapli olmalidir. Dis
cephede kullanilan bu profillerin et kalinligi, hesaplamalarla
0,9 mm olarak belirlenmistir.

® Tek iskeletli dis cephe sisteminde alci levha vidalar ile
sabitleme yapilabilir mi?

Algi levha vidalari korozyona dayanikli olmadigindan
kullaniilmamalidir. Dig cephe imalatlarinda korozyona dayanikli
BoardeX matkap uclu vida kullanilir.

W Baslangig profili neden uygulanir?

PVC esasli baslangig profili, BoardeX ile zeminin baglantisini
kesmek igin uygulanir.

W Tek iskeletli dis cephe sisteminde i¢ cepheye bhakan
kisminda neden BoardeX kullanihyor?

Duvar boslugunda olusabilecek yogusma sebebi ile ice bakan
kisimda kiif olusumunun énlenmesi igin ilk katta BoardeX
uygulanmaldir.

® ¢ cephede BoardeX vidalandiktan sonra sap- seramik
gibi 1slak imalatlar yapilabilir mi?

Evet yapilabilir. BoardeX bu tip imalatlardan etkilenmez.

® jce bakan yiizde BoardeX yiizeyi iizerine neden al¢i levha
uygulaniyor?

Dis cephe duvarinin yangin, ses, mekanik ve akustik
performansini arttirmak igin i¢ ylizeyde BoardeX (izerine bir
kat COREX uygulamasi yapilir.

® Duvarin i¢ ve dis yiizeyindeki vida arahiklari neden farkl
dlciilerde uygulanmaktadir?

Vida araliklar dis cephe duvarina gelen riizgar yikiiniin
hesaplamalari ile belirlenmis olup, istenilen performansa
ulasiimasi igin gerekli en fazla araliktir.




Dis duvarlara tek iskeletli dis cephe sistemi ile imal edilen
binalarin kullanim alanlarr artar.
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Emsalden kazandirir.

www.boardeX.com.tr



